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Abstract (en)
The assembly has a container that contains fluid composition having magnetic substances, and a magnetization device (8) to produce a pattern on
a substrate i.e. nail (7), onto which the composition is deposited. The magnetization device has first and second magnets (10, 11), where one of the
magnets is in the form of a flexible sheet. The magnets are partially superposed such that magnetic field lines of the first magnet are positioned at a
right angle relative to magnetic field lines of the second magnet, where the sheet is made of a thermoplastic or resin material. An independent claim
is also included for a method for decorating a substrate using a packaging assembly.

Abstract (fr)
Ensemble comportant un récipient (1) contenant une composition fluide comportant des corps magnétiques et un dispositif d'aimantation (8)
permettant de réaliser un motif sur un substrat (7) sur lequel ladite composition a été déposée, ce dispositif d'aimantation comportant un support
(12) et deux aimants (10, 11) dont l'un au moins est sous forme de feuille souple, les deux aimants étant au moins partiellement superposés de
sorte que les lignes de champs qu'ils génèrent en association l'un avec l'autre résultent de l'interférence entre les lignes de champs de chacun des
aimants.
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